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LatinPack 2007 - CHILE 

‘Grow YOUR Business with the Latest in Plastic Films Converting and Packaging’ 
‘Crezca SU Negocio con lo Último en Conversión de Plásticos y Empaques’ 

Mayo 30-31/2007, Auditorio Gloria, Centro de Convenciones Riesco 
Santiago, Chile 

 

Incremente sus negocios. Expanda su red de contactos. Aprenda nuevas tecnologias.   LatinPack 
2007 es el Foro Técnico donde Ud. puede lograr todo esto y mucho mas. 

 Escuche los últimos desarrollos tecnológicos en conversión de plásticos y empaques, 
presentados por líderes mundiales de nuestra industria. 

 Explore el área de exhibición 'tabletop' donde encontrará soluciones a sus desafíos en 
conversión y empaques. 

 Aumente sus conocimientos en la sesion especial sobre Empaques Plasticos de Barrera 
que cubrirá: diseño de estructuras multicapas dependiendo del alimento a empacar, 
permeabilidad en plásticos, materiales y tecnologías emergentes, tendencias y mercados.   

El foro LatinPack 2007  está dirigido a profesionales de las industrias de conversion de plásticos 
interesados en conocer métodos efectivos en el proceso de desarrollo de empaques. El foro es 
simultaneo con la feria ChilePlast en el Centro de Convenciones Riesco, Santiago, Chile. Patrocinio 
Corporativo está disponible. Inscripciones con descuento hasta Mayo 18.  

 

Grow your business. Increase your network. Learn about new developments. The technical forum 
LatinPack 2007 is the place where you can achieve this and more. 

 Listen to the latest technical developments in plastics conversion and packaging.  

 Explore the table-top exhibit area where you will find answers to your packaging challenges 

 Increase your knowledge through the special session on Barrier Plastics Packaging. It will 
cover: plastics materials (barrier polymers, metallocene PE), tips for multilayer structure 
design depending on the type food to pack, permeability in plastics, emerging technologies, 
trends in applications and markets.  

LatinPack 2007 is addressed to plastics converting and packaging professionals, packaging 
development engineers and procurement people eager to further learn how to be cost-effective in the 
packaging development process. The forum will be simultaneous with ChilePlast tradeshow, in the 
same Riesco convention center, Santiago, Chile. Registration with discount expires on May 18. 

Radisson Hotel–Ciudad Empresarial ha asignado habitaciones con tarifa de USD 90/noche incl. 
desayuno y WI-FI. Reservas con Angella Macchiavello, amacchiavello@radisson.cl, 56.2.437-0104; 
mencione que es participante de LatinPack y ChilePlast. 

Radisson Hotel-Ciudad Empresarial has assigned rooms with discounted rate of USD 90/night incl. 
breakfast and WI-FI. For booking, contact Angella Macchiavello, amacchiavello@radisson.cl, 
56.2.437-0104; mention that you are participating at LatinPack and ChilePlast. 

http://www.latinpack.net/
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AGENDA 

 
 
MIERCOLES, 30 DE MAYO / WEDNESDAY, MAY 30

th
  

 
14:00   Acreditación  / Registration  
 
14:30   Palabras de Bienvenida / Welcoming Remarks 
 
14:40  Un Vistazo al Mercado y Aplicaciones de la Industria del Plastico de Chile 

A Market and Applications Outlook at Chile’s plastic Industry 
  Pablo Escobar,  Presidente del Comite Organizador de ChilePlast y MundoPlast 
 
15:20  Qué Tecnología para Activación Superficial de Películas deberia Utilizar?  
  What Surface Activation Technology for Films Should Be Used? 
  Mercedes Tur-Escrivá, Gerente de Ventas , Enercon Industries, Menomonee Falls, WI EUA 
 
16:00  Soluciones Integradas para Empaques Plásticos  
  Integrated Solutions for Plastic Packaging  
  Taisa Milene Silva, Gerente de Mercadeo, Braskem Poliolefinas, São Paulo, SP BRASIL 
 
 
16:40 – 17:00   RECESO / COFFEEBREAK 
 
 
17:00  Avances en la Medición de Espesor en-linea para Películas Biorientadas 
  Advances in On-line Gauging of Oriented Films 
  Tan Srinivasan, Jim Wickert, Thermo Fisher Scientific, Wilminton, MA EUA 
 
17:40  Innovación en Adhesivos con y sin Solventes para la Industria de Empaques Flexibles 
  Innovation in Solvent and Solvent-less Adhesives for the Flexible Packaging Industry 
  Jose Paulo Victorio, Business Manager – Latin America, Coim Novacote, São Paulo, BRASIL 
 
18:40     RECEPCION / COCKTAIL HOUR 
 
 
 
JUEVES, 31 DE MAYO / THURSDAY, MAY 31 
 

 
EMPAQUES PLASTICOS DE BARRERA – BARRIER PLASTICS PACKAGING  

Presentador: Gonzalo Mazuera, Director General, LatinPack.net, Chicago, IL EUA 
 

8:20   Los Polímeros de Barrera / Barrier Polymers 
 
9:00  Los Metalocenos en Empaques de Barrera / Metallocenes in Barrier Packaging 
 
9:40  Permeabilidad en los Plásticos – Cómo Afecta el Alimento Empacado 
  Permeability in Plastics – How it Affects the Packed Food 
 
 
10:00 – 10:40   RECESO / COFFEEBREAK 
 
 
10:40  Tecnologías Emergentes: Películas Recubiertas de Vidrio, Absorbedores de Oxígeno 
  Emerging Technologies: Glass Coated Films, Oxygen Scavenger Technology 
 
11:00  Los Bioplásticos – Una Opción ‘Amiga del Ambiente’ para Empaques de Alimentos 
  Bioplastics – An ‘Earth Friendly’ Option for Food packaging 
 
11:40  Tendencias en Mercados y Aplicaciones de Empaques de Barrera 
  Trends in Markets and Applications of Barrier Packaging 
 
12:20  Evaluación y Comentarios Finales / Questionnaire and Final Comments 



 
REGISTRATION / INSCRIPCION 

 
Registration Fees – Costo de Inscripción 
 
- Before May 18 / Antes de Mayo 18:  US$300/person 
- After May 18 / Despues de May 18: US$350/person  
 
NOTE 1: 10% discount for more than 2 persons from the same company. 20% discount for college students with I.D. 
card. 10% de descuento para mas de 2 personas de la misma empresa. 20% de descuento para estudiantes con carnet 
universitario.  
NOTE 2: No cancellations or refunds are allowed but alternate parties are accepted.  No se admiten cancelaciones ni 
devoluciones pero si  sustituciones de la persona registrada.  
 
Name____________________________________Company____________________________ 
 
Address_______________________________City_________State__ Country_____ ZIP______ 
 
Email_______________________________________Web site__________________________ 
 
Phone__________________________FAX_________________________ 
 
 
Payment Method / Forma de Pago 
 
Wire Transfer*___VISA/MC___  AMEX___ 
 
Credit Card #_______________________________________________________Exp. Date________ 
 
Name on Card______________________________________Signature________________________ 
 

 For wire transfer or deposit / para transferencias bancarias o depósito:  
- USD: National City Bank of the Midwest, ABA route 072000915, account # 628151904 (LatinPack) 
- PESO CHILE: Banco Santander Santiago, account # 39-92662-8 (Exhibits S.A.) 

 
Email or fax this form to / Envie esta forma via email o fax a:  
 
USA:  Veronica Wiedmann, LatinPack@yahoo.com, 630.240-8294, fax 847.577-2435 
CHILE: Edgardo Vogel, e.vogel@exhibits.cl,  56.2.333-8511, fax 56.2.333-8510  
 

El Espacio es Limitado – Registrese YA!  
 Space is Limited – Register NOW!               

 
 
Con el apoyo de / with the support of: 
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